
19/3期 下期重点施策
 MDB：既存案件の継続取組み
 DB ：販売強化
 RMW：開発速度加速(市場対応力の向上)
 CSW：廉価版市場投入による競争力強化
 VSM：PD市場（国内・海外）での売上増
 設計人員不足対応＝適正人員での運用

メカトロニクス事業 業績詳細

5,840

431

（単位：百万円）

19/3期 上期売上高概況
 MDB：前期受注案件が大きく寄与
 VSM：LED市場での拡販進み売上増
19/3期 上期重点施策進捗
 MDB：生産体制強化進み対応力向上
 CSW：廉価版完成間近。下期市場投入
 VSM：PD市場開拓により引合い増加

※ＰＤ：パワーデバイス
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				売上高　メカ ウリアゲダカ				（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						18/3期　上期 キカミキ		19/3期　上期 キカミキ

				CSW(光半導体用溶接機) ヒカリハンドウタイヨウヨウセツキ		26		87

				RMW(自動車部品用大型溶接機) ジドウシャブヒンヨウオオガタヨウセツキ		41		87

				ＭＤＢ(Mobile Display Bonder)		185		4,986

				車載・産業用DB(Display Bonder) シャサイサンギョウヨウ		0		150

				ＶＳＭ(真空ソルダリングシステム) シンクウ		17		423

				部品 ブヒン		162		113

						431		5,846
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新製品情報

特長
 高精度スリット塗布と真空貼り合せ
 6.5～18.0“のパネルサイズに対応
 CG,CGS,TP,LCM,LCD等幅広いパネルに対応 ※１
 両面塗布に対応

用途
 車載及び産業用ディスプレイの貼り合せ

製品名：車載向けディスプレイ貼り合せ装置（ＤＢ）
装置タイプ：ＮＲ１シリーズ

※１ CG：カバーガラス CGS：センサー付カバーガラス TP：タッチセンサーパネル
LCM：LCDモジュール（バックライト取付後） LCD：LCDオープンセル（バックライト取付前）

型式：ＮＲ１Ｃｏ
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ＤＢ（Display Bonder）の用途
モバイルフォン(MDB)から車載用途(DB）への展開

車載用途から産業用・家電用途へ市場拡大
PIXTA PIXTA

PIXTA

PIXTA

etc.

クラスターパネル

センター
インフォメーション

パネル

クラスターパネル

医療

鉄道 29
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◇当資料はオリジン電気株式会社が作成したものであり、内容に関する一切の権利は当社に帰属しています。
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◇当資料に掲載しております情報は、2019年3月期第2四半期連結決算の経営成績や財務内容等の提供を目的と
しておりますが、内容についていかなる保証を行うものではありません。

◇業績予想等は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しています
ので、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合があります。

◇当資料は当社が現在発行している、また将来発行する株式や債券等の保有を推奨することを目的に作成したも
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